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Abstract (en)
The connection has a contact pin (34) isolated and pressure-tight projected on a housing (10) for contacting a connecting unit (12). The connecting
unit has a contact surface unit provided in an insulated housing, where the surface unit has a contact finger in an area of a through hole. The contact
finger is positively clawed in an assembled contact condition of the connecting unit and the housing with the contact pin.

Abstract (de)
Es wird eine druckdichte Kontaktverbindung zur Programmier- und Energieversorgung einer Ziinderelektronik beschrieben, die in einem Gehause
(10) vorgesehen ist, aus dem zur Kontaktierung eines Anschlusselementes (12) ein Kontakistift (34) elektrische isoliert und druckdicht herausragt.
Das Anschlusselement (12) weist ein in einem Isoliergehduse (14) vorgesehenes Kontaktflachenelement (16) auf, das im Bereich eines im
Isoliergeh&use (14) ausgebildeten Durchgangsloches (18) Kontaktfinger (24) aufweist, die sich im zusammengebauten Kontaktzustand des
Anschlusselementes (12) und des Gehauses (10) der Zinderelektronik mit dem Kontakistift (34) formschlissig verkrallen.
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